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Additiv gefertigte mehrdimensionale Schaltungstrager
steigern die Leistung und stapeln mehrere Struktur-
schichten tibereinander. Dabei setzt ein Unternechmen
bei Leiterplatten-Prototypen nun auf die Technologie
eines Pioniers, fithrend im Bereich hochproduktiver
Systeme fiir den industriellen 3D-Druck

Der Elektronenstrahl entschichtet und fertigt
mikroelektronische Komponenten
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Flexible, zuverlissige
Supply-Chain-Losungen
qualitativ hochwertige
Basismaterialien

und Prepregs

Ventec ist Spezialist fiir die Herstellung von
hochwertigen Basismaterialien und Prepregs
zur Fertigung von Leiterplatten mit
unterschiedlichsten Anwendungsgebieten.
Unser globales Vertriebsnetz versetzt uns in
die Lage, Kunden in allen Regionen der Welt zu
beliefern.

Wir bieten kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen und mit zwei komplett ausgestatteten
Service-Zentren in Grof3britannien und
Deutschland ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der europaischen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.

Morschheimerstrasse 15
67292 Kirchheimbolanden
+49 (0)6352 75326-0
+49 (0)6352 75326-26
contact(@ventec-europe.com

www.ventec-europe.com
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Titelbild

Die wohl umfangreichste Online-Kalkulation der Welt

Einfach und bequem online giinstige Standard-Pool-
Platinen bis hin zu Hochtechnologie kalkulieren: Alumi-
niumtrager- und Aluminiumkernleiterplatten, Dickkupfer-
platinen, Rogers-Hochfrequenzleiterplatten, Flexplatinen
und mittlere Serien bietet LeitOn transparent, glinstig und
bequem online an — vieles auch ab 12-Stunden Express
und mit etlichen Sonderoptionen. Lesen Sie mehr dazu
auf Seite 1091, wie LeitOn die Standards vorantreibt und
neue MaBstabe im Bereich der Leiterplatten-Online-Kal-
kulation setzt.

www.leiton.de

Die Fachzeitschrift PLUS
ist das Organ folgender
Fachverbédnde:

Fachverband Bauelemente W
Distribution e.V.

¢ Tel. +49/8563/9788908 1060

w.ziehfuss@fbdi.de, www.fodi.de J

1

Fachverband Elektronik-Design e.V.

F E D Tel. +49/30/8349059 1075
info@fed.de, www.fed.de J
0 - EIPC Institute l
C 3 Niederlande 1086
@( c ) Tel. +31 43 344087-2
WWW.€ipc.org J

ZVEl:

Die Elektroindustrie

ZVEI:

Die Elektroindustrie

Fachverband Electronic
Components and Systems

Tel. +49/69/6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

Fachverband PCB 1101
and Electronic Systems

Tel. +49/69/6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org

%Z’TS CH&Pé)

INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS

AND PACKAGING SOCIETY -
Deutschland e.V. 1138
Tel. +49/3677/69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

Forschungsvereinigung l

Réumliche Elektronische

Baugruppen 3-D MID &.V. 1150
MID el +49/911/5302-9100

info@3dmid.de, www.3dmid.de J

DVS - Deutscher Verband ‘
flr SchweiBen und

verwandte Verfahren e.V.

Tel. +49/211/1591-0 1174
michael.weinreich@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

1020 PLUS 6/2016



